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Nazwa rysunku

Płyta warstwowa SP2C PIR - przekrój oraz dostępne rdzenie Ruukki Polska Sp. z o.o.
Oddział Oborniki
ul. Łukowska 7/9
64-600 Oborniki
POLSKA

Szerokość modularna w=1000

SP2C - moduł 1000
Typy dostępnych płyt: E-PIR
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